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              具有優良的切削能力、適用於從硬脆材料到半導體基板等多樣化加工

              	電鑄結合劑


加工對象: Various types of semiconductor packages, Green ceramics, Hard and brittle material, etc
              
                Z05系列是本公司獨家技術開發的高性能電鑄刀片。透過新技術的投入，有兩種結合劑可供選擇。可廣泛應用於從硬脆材料至各種半導體封裝基板的切割加工。

                標準型（D1結合劑）

                	集中度的選擇範圍最大至6個等級，提供更細分化的品種選擇。
	加工硬脆材料時，可選擇兼具加工品質和使用壽命的切割刀片。


                注重加工品質型（D1A結合劑）

                	透過抑制刀刃部分的形狀變化，可持續保持穩定良好的切削性。
	發揮降低樹脂毛邊及金屬毛邊的效果


              

            

            
              [image: ]
            

          

          
            集中度範圍

            
              
                在切割加工中，集中度※會影響研磨顆粒的磨耗量（使用壽命），透過集中度的高精度控制，可使切割刀片磨耗量及加工品質更趨於穩定。

                ※集中度是指在切割刀片中，鑽石研磨顆粒所占有的體積比例值。 

                    　例如，集中度100指的是，研磨顆粒所占體積為25 %的狀態。
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            結合劑種類

            標準型（D1結合劑）

            
              
                以往產品的集中度只能從2個等級中做選擇， Z05系列細分了集中度的等級，透過增加低集中度的產品， 最大可至6個等級的集中度產品群。
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            注重加工品質型（D1A結合劑）

            
              
                與以往產品相較， 能夠抑制刀刃部分的形狀變化， 持續保持良好的切割狀態。

                加工實例：毛邊狀態（穿孔）

                透過使用Z05， 可降低電極毛邊， 樹脂毛邊的發生。
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        如有任何問題，歡迎隨時聯繫我們。
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  下訂單時

  
    在下訂單時，請用戶將產品型號名稱、各種尺寸等資訊及所需數量通知本公司。另外在初次訂購時，本公司銷售窗口會根據不同加工要求，協助用戶選擇合適的產品。屆時請提供切割材料、尺寸、形狀、及使用設備之型號等相關資訊。

    ※ 為了改進產品，本公司可能在未通知用戶的情況下，就對產品規格進行變更，因此請仔細核對規格後再下訂單。
  

  為了安全使用本公司的各種產品

    為了預防發生因研削磨輪、切割刀片(以下通稱精密加工治具)的破損而造成的各種事故和人身傷害，請嚴格遵守下列各注意事項。
  

  	請使用安全擋板（包括噴嘴外殼或外蓋）。
	在使用注有限制旋轉數的精密加工治具時，請不要超出其規定的旋轉數範圍。
	在安裝精密加工治具時，請遵照設備（裝置）使用說明書的規定，正確地進行安裝。
	請不要使精密加工治具掉落在地上，或發生碰撞。
	在每次使用精密加工治具前必須先進行檢查，如果有缺口或其他破損，請停止使用。
	在開始使用前，請先仔細閱讀相關設備（裝置） 的使用說明書。
	請不要使用經過改裝的設備（裝置）。
	請不要使用不符合設備（裝置） 指定尺寸的精密加工治具。
	除了研削、切割及切削作業以外，請不要使用在其他用途。
	在使用濕式研削、切割用精密加工治具時，請使用冷卻液。




                  

        

      

      

      
  	產品介紹
	精密加工装置
	切割機
	雷射切割機
	研磨機
	抛光機
	多功能晶片框架黏貼機
	晶粒擴片機
	鉋平機
	水刀切割機
	精密加工工具
	切割刀片	ZH05
	ZH14
	ZHCR
	ZHDG
	ZHFX
	ZHRF
	ZHZZ
	NBC-ZH
	B1A
	TM11
	NBC-Z
	P1A
	R07
	VT07
	Z05
	Z09
	ZP07
	A1A/K1A


	研磨輪
	乾式抛光輪
	安全使用說明
	其他產品
	周邊設備
	相關產品
	一般耗材
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads


      

    

    
      

    

    




 推薦瀏覽

 





  
    
	home
	產品介紹
	切割刀片
	Z05

  

  
    
      
        
        產品介紹

        解決方案

        客戶服務

        培訓服務

        新聞中心

        公司訊息

      

      
        產品介紹

        
          	精密加工装置
	切割機
	雷射切割機
	研磨機
	抛光機
	多功能晶片框架黏貼機
	晶粒擴片機
	鉋平機
	水刀切割機

	精密加工工具
	切割刀片
	研磨輪
	乾式抛光輪
	安全使用說明

	其他產品
	周邊設備
	相關產品
	一般耗材
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads

        

      

      
        解決方案

        
          	刀片切割
	雷射切割
	研磨
	拋光
	DBG/SDBG
	其他

	DISCO Technical Review
	DISCO Technical Review
	Technology Introduction
	由DISCO工程師進行技術解說

	解決方案支援服務
	示範加工試驗服務
	付費加工服務

        

      

      
        客戶服務

        
          	售後服務
	顧客支援制度
	產品使用後回收服務

	故障排除支援
	精密加工裝置相關疑難諮詢，常見疑問
	精密加工工具(耗材)相關疑難諮詢，常見疑問
	本公司針對故障之對應
	DISCO術語辭典
	精密加工工具(耗材)

	各式資訊
	Customer Equipment Improvement Information (CSMDC)
	實用改善情報(技術面新消息)
	SDS
	檢查表查詢
	證明書/進出口法令判定書
	已停產裝置資訊

	文件 / 線上目錄
	舊型機種使用說明書
	刀痕檢測的訣竅

        

      

      
        培訓服務

        
          	有關日本總公司的研修中心
	課程一覽表
	線上預約流程
	課程一覽
	培訓費・時長
	培訓景象・設備
	常見問題

	有關海外據點研修中心
	韓國研修中心
	台灣研修中心
	中國研修中心

        

        新聞中心

        公司訊息

        
          	公司簡介
	企業理念

	公司歷史
	公司的營業日曆

	活動一覽
	SDGs / ESG / CSR

        

      

      
        分公司資訊・所在地

        股東·投資者資訊

        人才招募資訊

        聯繫我們

        受理窗口

        	Personal Information Protection Policy
	User Agreement
	Use of the DISCO Corporate Name
	
            Guarantee policy for customer using DISCO Products
          
	關於製程對應之方針


        	
            [image: ]
          
	
            [image: ]
          
	
            [image: ]
          


      

    

    
      	
          由第三方對敝司刀片進行刀刃再生處理的聲明
        
	
          What kind of company is DISCO?
        


    

    
      
        [image: ]
      

      
        © 2020 DISCO Corporation. All rights reserved.
      

    

  

  

  
  
